
第四章  招标内容及需求 

一、概述 

1、本次采购内容为快速退火炉（RTP）采购，投标人应根据招标文件所提出的采购内

容和技术、服务要求，综合考虑，选择具有最佳性价比的产品前来投标。希望投标人以精

良的产品、优良的服务和优惠的价格，充分显示竞争实力。 

▲2、如所投产品非投标人自有产品，投标人须在投标文件中提供制造商授权书或承

诺在收到中标通知书后 7 工作日内提供制造商授权书的承诺函（承诺函格式详见第六章附

件）。 

▲3、所有设备和部件必须是全新的，未曾使用过的。 

投标人提供的设备应能保证在使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况下全天

候正常运行。 

投标人应保证所供设备的先进性、可靠性和适用性；投标人提供的设备各组成部分必

须是完整的、全新的、功能全的单元，并且必须是制造商最好的设计，同时应是全新的、

高质量和工艺精良的产品，所用的原材料必须无任何缺陷。 

投标人应保证设备的完整性和成套性，能保证设备的正常运行和使用；投标人提供的

设备既要体现技术先进、经济合理，又要成熟、可靠，并具有操作简单管理方便的特点。 

投标人应对招标人采购的货物（设备）所涉及的技术、产能等信息承担保密义务； 

设备须有可靠的安全性，符合中华人民共和国安全标准、环境保护标准、工业卫生标

准、强制标准或招标人可以接受的国际 ISO 标准和 CE 安全标准； 

投标人的报价不仅应包括招标文件提供的技术条款标明的，还应包括任何未明确标

出，但全套设备、系统安装后保证正常安全运行所不可缺少的配件及附件的全部费用，包

含设备费、安装费、系统及调试费、检验费、安全文明施工费和质保期内的相关费用等，

其中全部设备材料应说明名称、型号、数量、单价、总价、产地、厂商等。投标人按要求

应列入而未列入设备材料清单的设备及材料，均认为已在其设备材料清单中包括。（以上费

用需在投标价格表中详细列明） 

 

二、技术要求 

1、设备名称：快速退火炉（RTP） 

2、数量：1 套 

3、设备用途说明： 

快速退火炉是一种小型的，能够快速升温的加热设备。设备需采用多组卤素灯加热，



升温速率≥100℃/s，最高加热温度≥1200℃，具有防止温度过冲功能，可在真空、惰性气

氛、氧气、氮气、混合气等不同环境下使用。其腔壁采用水冷，能降低记忆效应，无交叉

污染，易维护。 

快速退火炉应用于半导体器件研发及生产等领域，用于硅及化合物半导体材料离子注

入后的缺陷消除、杂质激活、硅化物形成、欧姆接触退火、以及快速氧化/氮化后的快速热

处理等工艺场合。 

4、工作条件： 

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统都应符合下列要求：  

（1）适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃和相对湿度为 90％的环境条件下运输和贮存。 

（2）适于在电源 200V/50Hz 或 380V/50Hz、气温摄氏+15℃～＋30℃和相对湿度小于

80％的环境条件下运行。能够连续正常工作。 

（3）配置符合中国有关标准要求的插头，如果没有这样的插头，则需提供适当的转换插

座。 

（4）如产品达不到上述要求，投标人应注明其偏差。如仪器设备需要特殊工作条件（如

水、电源、磁场强度、温度、湿度、动强度等）投标人应在投标书中加以说明。 

5、配置清单及零配件（包括专用工具）： 

序号 名称 单位 数量 

1 快速退火炉主机系统 套 1 

2 品牌干泵（普发、爱德华同级别） 套 1 

3 控制系统与软件（含主控电脑） 套 1 

4 
温度控制系统（包括 PID 控温系统、光学高温计、标准

热电偶） 
套 1 

5 工艺气路系统（共 3 条，分别为 N2、O2 和 Ar，并配备

MFC） 
条 3 

6 6 英寸镀 SiC 涂层石墨托盘组件（附带托盘盖，专用带

鞘热电偶、专用镊子） 
套 1 

7 备品备件  套 1 

8 

技术资料：设备操作手册、设备维护（服务）手册、软

件使用说明书、各主要部件操作手册、系统构成图、电

源系统图、设备布置与安装图、设备接口和信号接口图

表等技术资料。 

套 2 

 

6、技术要求及工艺参数： 

6.1 反应腔室： 



▲6.1.1 最大基片直径：150mm（6 英寸），并能兼容 6 英寸以下基片及不规则小片。 

▲6.1.2 腔壁采用水冷，使用冷壁技术。  

6.1.3 反应腔室为抛光不锈钢材料制成。 

6.1.4 腔体中配有石英顶针，用于支撑晶圆或载片器。 

6.2 加热与温度控制系统： 

6.2.1 加热方式：采用多组卤素灯加热。 

6.2.2 灯管冷却方式：风冷。 

★6.2.3 最高加热温度：≥1200℃。 

★6.2.4 升温速率：≥100℃/s （150mm 硅片）。 

★6.2.5 温度均匀性：±1%。（温度 800℃，150mm 硅片）。 

★6.2.6 温度重复性：±1℃。 

6.2.7 温度传感器：热电偶、光学高温计。 

6.2.8 温度控制方式：PC+PLC  

6.2.9 具有防止温度过冲功能 

6.3 气路系统： 

★6.3.1 工艺气路：3 路气体(N2、O2、Ar)，配有 MFC 控制。 

★6.3.2 吹扫管路：1 路。 

6.4 真空系统： 

★6.4.1 工艺条件：真空或大气氛围下进行工艺。 

★6.4.2 工艺真空泵：配置干泵，未来可扩展涡轮分子泵。 

6.5 控制系统与软件： 

6.5.1 配置有 PC 计算机，Windows 操作系统，并且有通讯接口 

6.5.2 软件具有完整控制和记录功能，良好的人机界面、合理的紧急关停装置、操作系

统和系统软件。 

6.5.3 有合理的数据备份功能，软件在任何遭到破坏的情况下，可以由工程师简单修

复。 

6.5.4 控制功能：易操作的人机界面、可进行≥100 步工艺的工艺编制能力、合理的分级

使用管理设置等。 

6.5.5 测量、显示与报警功能：实时对气路、压力、温度等全部参数进行检测、显示，

异常时及时报警。 



6.5.6 设备配置紧急停止开关、具备完善的安全互锁功能。 

 

三、商务要求 

1、供货期：自合同签订生效之日起  180    天内，供货、安装、调试完毕，并做好验收

准备工作。 

2、质保期：提供不少于 1 年的免费质保期（自货交招标人后验收合格之日起起算），

软件需提供免费升级服务。质保期后实行有偿服务，仅收取材料成本费（按一定折扣的优

惠价格，注明折扣率）。 

▲3、付款方式：国产设备或国内供货设备的付款方式详见“合同主要条款”中的“货款

的支付”，进口设备的付款方式详见“技术协议”中的“货款的支付”。 

4、安装调试： 

（1）安装地点：招标人指定地点。 

（2）安装完成时间：接到用户通知后在 15 日内完成安装和调试，如在规定的时间内

由于投标人的原因不能完成安装和调试，投标人应承担由此给招标人造成的损失。 

（3）安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准，所有的软件和硬件必须

保证同时安装到位。 

（4）投标人负责所有采购设备的安装、调试、集成，投标人报价须涵盖本项目建设所

需设备、配件及相关辅材、线缆等的采购、运输、安装、调试及试运行等所有相关费用，

若有遗漏，由中标方在项目实施中无偿提供。 

（5）投标人在投标文件中应提供安装调试人员、计划、对安装场地和环境的要求。 

5、验收： 

（1）投标人应提供合同货物的有效检验文件，经招标人认可后，与货物的性能指标一

起作为合同货物验收标准。招标人对合同货物验收合格后，双方共同签署验收合格证书，

验收中发现合同货物达不到验收标准或合同规定的性能指标，投标人必须更换合同货物，

并负担由此给招标人造成的损失，直到验收合格为止。 

（2）投标人提供合同货物的验收标准和检测办法，并在验收中提供招标人认可的相应

检测手段，验收标准应符合中国有关的国家、地方、行业的标准，如若成交，经招标人确

认后作为验收的依据。 

（3）验收费用由产品投标人承担。 

6、服务要求： 

（1）技术服务：部署本项目相关所有硬件设备，及基础操作系统。并结合业务系统，

提供相关技术服务和保障工作。 

（2）技术保障：要求提供设备 1 年售后服务（自货交招标人后验收合格之日起起



算），投标人须提供 5*8 小时技术支持，4 小时以内响应，并根据采购人要求及时赶到现场

（最长不超过 48 小时），如不能及时解决的，应提供备用方案，确保采购人的正常使用。 

（3）投标人应及时免费提供合同货物软件的升级，免费提供合同货物新功能和应用的

资料。 

（4）调整服务：服务期内根据用户实际需求安排厂商认证工程师提供相关基础性服

务。 

（5）需针对我单位提供紧急事件响应服务，请在投标文件中提供。 

7、培训：（请在投标文件中提供详细培训计划） 

（1）投标人应对招标人的操作人员、维修人员免费进行培训。 

（2）投标人应对上述内容的实现方式、地点、人数、时间在投标文件中详细说明。 

8、备品备件及耗材：投标人应提供质保期满后 5 年内主要零部件报价单、质保期满后

5 年内维护费、软件升级及其关服务内容。 

9、其他条款及要求详见本招标文件“第五章”。 

 

注：投标人须提供标明所投产品技术参数（指标）的技术支持资料（公开发布的）或证明

文件（检测报告、鉴定文件等），否则评标委员会无法核实技术参数（指标）的真实性，

将不予认可，其后果将由投标人自行承担。 

 


